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KLT-MAA11-IMX481 V1.0
16MP Sony IMX481 MIPI-Schnittstelle Autofokus Kameramodul

Vorderansicht

Spezifikationen

Ruckansicht

Kameramodul Nr. KLT-MAA11-IMX481 V1.0
Auflosung 16 MP
Bildsensor IMX481
Sensortyp 1/3.09"
PixelgroRe 1.0 um x 1.0 ym

EFL 3.85 mm

F.NO 2.20

Pixel 4672 x 3572
Blickwinkel 74.4° (DFOV) 62.7° (HFOV) 48.7° (VFOV)
Linsenabmessungen 8.50 x 8.50 x 5.60 mm
ModulgroRe 20.85 x 8.50 mm
Modultyp Autofokus
Schnittstelle MIPI
Autofokus-VCM-Treiber-IC CN3927
Linsentyp 650 nm IR-Sperrfilter
Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C
Gegenstecker BBR43-30KB533

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.
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www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.



P73 cvos CAMERA MODULES  Mels

your BEST camera module partner

6543210123456789

h JTTTTR, 4

i eoemmunuenw%
ABCDEFGHI 1234567890
98765432]0123456789J

ABCDEFGHIJ 1234567890:"

W ABCDEFGHIJ1234567890
5 WTW JAPAN CAMERA TEST CHART1

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.




P73 cvos CAMERA MODULES  Mels

your BEST camera module partner

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.




“JI(y 8 cMOS CAMERA MODULES _Yar

your BEST camera module partner

o~ o 74,9
g 55,85 N , o 6355 g 65,39 ;“ 69,72 o 72,61 2 74,92

Fe Cwy Zn|'Ga| Ge| As

Gallium | Germaniu m

=) 7] ¥
3 ﬁ)Ll s Rloﬁ ¥ 's 107,9 s Ea @ 1148 & §H‘ = Slllbs
Ruthenium | Rhodium v i Tin | Antimony

~ ¥ 2| m 2089
: 1838 4 2|8 2 IN 1922 2 ),

Ir| Pt| A ) * Bil"P
263) | 5 P B B n (284) (288

“Db|” Sg["Bh|*Hs|"Mt|*Ds|"Re["Cn| "Nh|* Flmc|

@ (51| (252)| ¢
Y &

Cf| Es|”

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.




A B C D E
RoHS Version Information Date
0 SIGNAL V1.0 First Version 3-29-2027
1 GND
2 GND 4672
3 GND o @
4 GND DY 5.60+0.20(Micro Height)
o AnDoesy 5.4:020.20(Normal_Height]
7 SDA §.50+0.20 , 510<0.20(VCM Height)
8 | DOVDD1.8v —®6.00(Lens Dia)
9 SCL |
10 | DVDD1.2V ~
11 GND Mu, QP bo .
12 XCLR < |
13 MCN ~ - /\
14 XVS - . 0.2020.05
15 McCpP rﬁ 135 Steel Grounding \\\
16 GND o Double MY 6.00+0.10 0174003 Double EMI
- . BVASvE s
e o 7 FPC Adhesiveless I,
19 MDOP s FCCL, RA " o) 2.50
20 GND < [
21 MD1N S BBR13—30K6417 ﬁwﬁﬁ%
22 FLASH w 0200 05
23 MD1P 8.50:0.10 , Steel Grounding —l [, )5 b=
24 | AVDD28V ,
25 SLASEL
26 AGND
5T vioan TOP VIEW SIDE VIEW BOTTOM VIEW
29 MD2P
30 MD3P
NOTE
1Sensor 12C slave address
0x34 If SLASEL=0:0r 0x20 If SLASEL=1
Parameferss 2 ~ Lens specifications , ,
I Sensor specificafions FOV: T4.L°(D).62.7°(H).L8.T7°(V), X@ ﬁ@@ Hmmjjogmﬁm Dﬁocw ﬁ%g
Image Sensors [MXL48] F/NC.: 2.7
Pixel: 1.0umx1.0um TV distortion: <15% Designed By|  Kevin Model Name| KLT-MAAT1-IMX£481 V1.0
ﬁmjm %%Umu A\WOQ TOma ﬁmjm#ju w mmES Projection Type:| Unit Material
Important Voltage Description: DVDBDB1.05V| Compositions 5P+IR FILTER Checked By | Aouly_ Yan @ ﬂ maags T <m£%
(external power supplyl); IR Cut Coating: 650nm=10nm@50% Third Angle b 1 0f 1 1/0
A | B | C | D | E



AutoCAD SHX Text
BBR13-30K6417

AutoCAD SHX Text
Steel Grounding  

AutoCAD SHX Text
Double EMI

AutoCAD SHX Text
FPC Adhesiveless FCCL，RARA

AutoCAD SHX Text
Capture Direction

AutoCAD SHX Text
Steel Grounding  

AutoCAD SHX Text
Double EMI

AutoCAD SHX Text
Kevin

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
--------------

AutoCAD SHX Text
KLT-MAA11-IMX481 V1.0

AutoCAD SHX Text
Aouly_Yan

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Model Name:

AutoCAD SHX Text
Projection Type:

AutoCAD SHX Text
Third Angle

AutoCAD SHX Text
Unit:      mm

AutoCAD SHX Text
Scale:

AutoCAD SHX Text
1:1

AutoCAD SHX Text
Material:

AutoCAD SHX Text
Sheet:

AutoCAD SHX Text
Version:

AutoCAD SHX Text
1/0

AutoCAD SHX Text
1 of 1

AutoCAD SHX Text
Checked By

AutoCAD SHX Text
Designed By

AutoCAD SHX Text
Parameters： 1、Sensor specification： Sensor specification： Image Sensor：IMX481 IMX481 Pixel：1.0um*1.0um 1.0um*1.0um Lens Type：1/3.09 1/3.09 Important Voltage Description: DVDD1.05V (external power supply); 

AutoCAD SHX Text
2 、Lens specification： Lens specification： FOV：74.4°(D);62.7°(H);48.7°(V); 74.4°(D);62.7°(H);48.7°(V); F/NO.：2.2 2.2 TV distortion：<1.5% <1.5% Focal length：3.85mm 3.85mm Composition：5P+IR  FILTER 5P+IR  FILTER IR Cut Coating：650nm±10nm@50%650nm±10nm@50%

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Kai Lap Technologies Group Ltd

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Version 

AutoCAD SHX Text
Information 

AutoCAD SHX Text
Date 

AutoCAD SHX Text
V1.0

AutoCAD SHX Text
First Version

AutoCAD SHX Text
3-29-2022

AutoCAD SHX Text
NOTE: 1.Sensor I2C slave address: 0x34 If SLASEL=0;or 0x20 If SLASEL=1


Ka

WwWWw

S
(]
= 2
®© N
Q ©
<@ ~
-—
= )
o ™
m 1 [ Z I 3 I 4 | 5 | 3 [ 7 I 8 | 8 | 10 m
- COMFOSITION: 6 ELEMENTS,ALL PLASTIC RoHS 2]
S — * SENSOR:16M-1/3.1" CMOS(4.713x3.494,DIAGONAL=5.867) o
Q € EFLm=3.8! E ..
E = FB=4.3840.1(AIR,INFINITY) X
_ ®© =4.45£0, 1{INFINITY,WITH 0.21mm IR FILTER) 45 scA(AT =) _.__m
© " H =4,604+0.1(AT 0.1m,WITH 0.21mm IR FILTER) 465201(AT 0.1m)
U = FNO=2.2+5% (INFINITE) —_— ©
n FIELD OF VIEW 342005 (1.05) S
D L VERTICAL : 48,7°(Y'=1,747) [T 0.210R FILTER) . N
o0 . HORIZONTAL : 62,7 (¥'=2.356) ! : kb ol -
O = DIAGONAL : 76.8°(Y'=2.934) 1.05 1.33 _ | o
o TV—CISTORTION{Traditional*2) < 1.5% 6.8 _IMAGE PLANE o
3, RELATIVE ILLUMINANCE =36%(@Y'=2.934)(Ref.) : _ i i/ w
M CHIEF RAY ANGLE < 32.4° ~ /
u MAXIMUM IMAGE CIRCLE:26.17 _.\ - ~)
. IR-CUT COATING FILTER:NONE i | %
A BARREL MATERIAL:FC(BLACK) > i | ©
VCM TYPE:TDK TVF—658 i 4 8 —
o PATENT NO.:USB179614 I 5 o c o
14 2 & Ao+ g ¢ ©
LU Vi e =
P =
g
= ! AT LE
! (o]
< A g
e
1,35 _| S
C 8 B e
T
Q.
(7p) H ©
1 1 |
O i <
= E
1! 0
o ) i <
- (1}
M LARGAN PRE. PROPERTY CONFIDENTIAL n
w T M | oruwne | |8 £
o H T TREAT _ ) [T o)
% scae| 10/1 _ CATE _ . AppROVED LAY C.
N NO. PS5 _ h
_.I__h REV| DESCRIPTON |DSGN|APPD| OATE [eME %
! TOLERANCE 350 ANGLE PRCUN T
_II_ £0.1/£30" @ = o
v | | 2 3 | 4 [ 5 | 6 1 A E— m. _ _ 9 | 10 ©
— ’ - =
[}
-]
]
=
n
c
o
|

=
)
~
]

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.



@ CHIPNEXT

Jan. 2014

CN3927

Low Voltage Voice Coil Motor Driver with I12C interface

1. Description

The CN3927 is single 10-bit DAC with 150mA
output current sink capability. Designed for linear
control of voice coil motors, the CN3927 is capable
of operating voltage from 2.3V to 5.5V. The DAC is
controlled via a I2C serial interface that operates
DAC by clock rates up to 400kHz.

The CN3927 incorporates with a UVLO reset
circuit, power-down function, and exactly matched
sense resistor. UVLO reset circuit ensure when
supply power up, DAC output is to OV until valid
write-bit value takes place. It has a power down
features that reduces the current consumption of the
device to 1uA maximum.

The CN3927 is designed for auto focus and
optical zoom camera phones, digital still cameras, and
camcorders applications. The I2C address for the
CN3927 is 0x18.

2. Functional Block Diagram

Features

WLCSP package for minimum footprint
Ramp control circuit

Fixed I2C logic thresholds

10-bit D-to-A converter

146pA Iout resolution

12C serial interface (1.8V input available)

Low current sleep mode
2.3t05.5 V power supply

Applications

Digital camera
Cell phone
Lens auto focus

Web camera

Package:

6-Bump Chip Scale Package
0.80mm(W) x1.20mm(H) x 0.3mm(T)
0.4mm Bump Pitch

Wi

vob UVLO

REFERENCE

SLEEPZ

SCL

{

Tpro 0sC

VDD
i2c 10bit ) louT
soA ¢ interface DAC

Rs=0.50

S

Vss

Confidential

© 2014 CHIPNEXT Technology Co., LTD.
CN3927 « Rev. 2
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SONY

Diagonal 5.822 mm (Type 1/3.09) 16Mega-Pixel CMOS Image Sensor with Square Pixel

IMX481-AATH5-C

General description and application

IMX481-AATH5-C is a diagonal 5.822 mm (Type 1/3.09) 16 Mega-pixel CMOS active pixel type stacked image
sensor with a square pixel array. It adopts Sony’s back-illuminated and stacked CMOS image sensor to achieve high
speed image capturing by column parallel A/D converter circuits and high sensitivity and low noise image (comparing
with conventional CMOS image sensor) through the backside illuminated imaging pixel structure. R, G, and B
pigment primary color mosaic filter is employed. It equips an electronic shutter with variable integration time. It
operates with three power supply voltages: analog 2.8 V, digital 1.05 V and 1.8 V for input/output interface and
achieves low power consumption.

In addition, this product is designed for use in cellular phone and tablet pc. When using this for another application,
Sony Semiconductor Solutions Corporation does not guarantee the quality and reliability of product. Therefore, don’t
use this for applications other than cellular phone and tablet pc. Consult your Sony Semiconductor Solutions
Corporation sales representative if you have any questions.

Functions and Features

@ Back-illuminated and stacked CMOS image sensor

@ Build-in Phase Detection Auto Focus (PDAF)

@ High Signal to Noise Ratio (SNR)

@ Full resolution @30fps / 4K2K@30fps / 1080p@120fps

@ Quasi-synchronous system for dual camera system

@ Built-in 2D Dynamic Defect Pixel Correction

@ 4-ch Lens Shading Correction (LSC)

@ Output video format of RAW10/8, COMP8

@ Pixel binning readout function with Phase Detection pixel output

@ CSI-2 serial data output (MIPI 2lane/4lane, Max. 1.84Gbps/lane, D-PHY spec. ver. 1.2 compliant)
@ 2-wire serial communication

@ Two PLLs for independent clock generation for pixel control and data output interface
@ 4K bit of OTP ROM for users

@ Built-in temperature sensor

Sony Semiconductor Solutions Corporation reserves the right to change products and specifications without prior notice.

This information does not convey any license by any implication or otherwise under any patents or other right.

Application circuits shown, if any, are typical examples illustrating the operation of the devices. Sony Semiconductor Solutions
Corporation cannot assume responsibility for any problems arising out of the use of these circuits.

1 E18813
Copyright 2018 Sony Semiconductor Solutions Corporation



SONY

IMX481-AATH5-C

Device Structure

# CMOS image sensor

@ Image size

@ Total number of pixels

@ Number of effective pixels
@ Number of active pixels
@ Chip size

@ Unit cell size

: Diagonal 5.822 mm (Type 1/3.09)

14672 (H) x 3572 (V) approx. 16.69 M pixels
14672 (H) x 3512 (V) approx. 16.41 M pixels
14656 (H) x 3496 (V) approx. 16.28 M pixels
:5.782 mm (H) x 4.054 mm (V)
:1.00 um (H) x 1.00 um (V)

@ Substrate material : Silicon
Absolute Maximum Ratings
Item Symbol Ratings Unit notes
Supply voltage (analog) VANA -0.3t0 +3.3 \%
Supply voltage (digital) VDIG -0.3t0 +1.8 \Y
. refer to
Supply voltage (interface) VIF -0.3t0 +3.3 \% VSS level
Input voltage (digital) VI -0.3t0 +3.3 \Y
Output voltage (digital) VO -0.3t0 +3.3 \Y
Guaranteed Operating temperature TOPR -20:t0 +70 ‘C
Guaranteed storage temperature TSTG -30 to +80 ‘C
Guaranteed performance temperature TSPEC -20 to +60 °C
Recommended Operating Voltage
Iltem Symbol Ratings Unit notes
Supply voltage (analog) VANA 28-0.1/+0.2 \%
L refer to
Supply voltage (digital) VDIG 1.05+0.1 \% VSS level
Supply voltage (interface) VIF 1.8+0.1 \%
2

Copyright 2018 Sony Semiconductor Solutions Corporation
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Kameraanwendungen
Autopilot Live-Streaming Videokonferenz
Biometrische Eye-Tracker-Erkennung Maschinelles Sehen Agrarmonitor
Nachtsichtsicherheit Drohnen- und Sport-Adleraugen Interaktive Haustierkamera

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.
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Referenztabelle fir die Pinbelegungsdefinition des Kameramoduls

OmniVision Sony Himax Samsung On-Semi Aptina Himax GalaxyCore PixArt Bildsensoren

Pin Signal Beschreibung

DGND GND Masse fur digitale Schaltung
AGND Masse flr analoge Schaltung
PCLK DCK DVP-PCLK-Ausgang

XCLR PWDN XSHUTDOWN STANDBY

Abschalten aktiv hoch mit internem Pulldown-Widerstand

MCLK XVCLK XCLK INCK

Systemeingangsuhr

RESET RST

Aktiv Low mit internem Pull-up-Widerstand zuriicksetzen

NC NULL

keine Verbindung

SDA SIO D SIOD

SCCB-Daten

SCL SIO_C SOIC

SCCB-Eingangstakt

VSYNC XVS FSYNC

DVP-VSYNC-Ausgang

HREF XHS DVP-HREF-Ausgang

DOVDD Strom fiir E/A-Schaltung

AFVDD Strom fiir VCM-Schaltung

AVDD Strom fir analoge Schaltung

DVDD Strom fiir digitale Schaltung

STROBE FSTROBE Strobe-Ausgang

FSIN Synchronisieren Sie das VSYNC-Signal vom anderen Sensor
SID SCCB letzte Bit-ID-Eingabe

ILPWM mechanische Shutter-Ausgangsanzeige

FREX Rahmenbelichtung / mechanischer Verschluss
GPIO Allzweckeingéange

SLASEL I12C-Slave-Adresse auswahlen

AFEN CEN-Chip aktivieren aktiv hoch auf VCM-Treiber-IC

MIPI Schnittstelle

MDNO DNO MDON DATA_N DMO1N

MIPI 1st negative Ausgabe der Datenspur

MDPO DPO MDOP DATA_P DMO1P

MIPI 1st positiver Ausgang der Datenspur

MDN1 DN1 MD1N DATA2 N DMO2N

MIPI 2nd negative Ausgabe der Datenspur

MDP1 DP1 MD1P DATA2_P DMO2P

MIPI 2nd positiver Ausgang der Datenspur

MDN2 DN2 MD2N DATA3_N DMO3N

MIPI 3rd negative Ausgabe der Datenspur

MDP2 DP2 MD2P DATA3_P DMO3P

MIPI 3rd positiver Ausgang der Datenspur

MDN3 DN3 MD3N DATA4 N DMO4N

MIPI 4th negative Ausgabe der Datenspur

MDP3 DP3 MD3P DATA4_P DMOA4P

MIPI 4th positiver Ausgang der Datenspur

MCN CLKN CLK_N DCKN

MIPI Uhr negativer Ausgang

MCP CLKP MCP CLK_P DCKN

MIPI Takt positiver Ausgang

DVP Parallel Schnittstelle

DO DOO0 YO DVP Datenausgabeport 0
D1 DO1 Y1 DVP Datenausgabeport 1
D2 DO2 Y2 DVP Datenausgabeport 2
D3 DO3 Y3 DVP Datenausgabeport 3
D4 DO4 Y4 DVP Datenausgabeport 4
D5 DO5 Y5 DVP Datenausgabeport 5
D6 DO6 Y6 DVP Datenausgabeport 6
D7 DO7 Y7 DVP Datenausgabeport 7
D8 DO8 Y8 DVP Datenausgabeport 8
D9 DO9 Y9 DVP Datenausgabeport 9

D10 DO10 Y10

DVP Datenausgabeport 10

D11 DO11 Y11

DVP Datenausgabeport 11

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.
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Kamera-Zuverlassigkeitstest

your BEST camera module partner

Reliability Inspection Item

Testmethode Akzeptanzkriterium
Kategorie Artikel
Lager Hoch 60°C 96 Std Temperaturkammer Keine anormale Situation
Temperatur Niedrig -20°C 96 Std Temperaturkammer Keine anormale Situation
Betriebs Hoch 60°C 24 Std Temperaturkammer Keine anormale Situation
Temperatur Niedrig -20°C 24 Std Temperaturkammer Keine anormale Situation
Umwelt
Feuchtigkeit 60°C 80% 24 Std Temperaturkammer Keine anormale Situation
. Hoch 60°C 0.5 Std

Thgrcnﬁlosgﬁer Niedrig -20°C 0.5 Std Temperaturkammer Keine anormale Situation

Radfahren rein 24 Std
Falltest Ohne Verpackung 60cm 10 Mal auf Holzboden Elektrisch funktionsfahig
(Im freien Fall) Mit Paket 60cm 10 Mal auf Holzboden | Elektrisch funktionsfahig
50Hz X-Axis 2mm 30 Minuten Vibrationstisch Elektrisch funktionsfahig
Vibrations Test | 50Hz Y-Axis 2mm 30 Minuten Vibrationstisch Elektrisch funktionsfahig

Physisch
50Hz Z-Axis 2mm 30 Minuten Vibrationstisch Elektrisch funktionsfahig
Zugfestigkeit des Gewicht laden 4 kg

Kabels 60 Sekunden Zugprifmaschine Elektrisch funktionsfahig

Krafttest Radfahren rein 24 Std
Kontaktaufnahme 2 KV ESD-Prifmaschine Elektrisch funktionsfahig

ESD-Test
Luftentladung 4 KV ESD-Prifmaschine Elektrisch funktionsfahig
Elektrisch
On/Off 30 Sekunden . . -

Alterungstest Radfahren rein 24 Std Stromschalter Elektrisch funktionsfahig
USB-Anschluss On/Off 250 Mal Einstecken und ausstecken| Elektrisch funktionsfahig
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your BEST camera module partner

Inspektionsgegenstand
Untersuchungsmethode Inspektionsstandard
Kategorie Artikel
Farbe Das bloRe Auge GroRere Unterschiede sind nicht zulassig.
c’chi)eCr Zerrissen/gehackt werden Das blof3e Auge Das Freilegen von Kupferrissen ist nicht zuléssig.
Pee Markierung Das bloRe Auge Klar, erkennbar (innerhalb von 30 cm Entfernung)
Kratzer Das bloRRe Auge Die Freilegung von Rissen im Inneren ist nicht zulassig
Licke Das bloRe Auge Erfullen Sie den Héhenstandard
Halterin
Aussehen Schraube Das bloRe Auge Stellen Sie sicher, dass Schrauben vorhanden sind (falls vorhanden)
Schaden Das bloRRe Auge Die Freilegung von Rissen im Inneren ist nicht zulassig
Kratzen Das bloRe Auge Keine Auswirkung auf den Auflésungsstandard
. Kontamination Das bloRe Auge Keine Auswirkung auf den Auflésungsstandard
Hnse Offilm Das bloRRe Auge Keine Auswirkung auf den Auflésungsstandard
Abdeckband Das bloRe Auge Kein Problem beim Aussehen.
Keine Kommunikation Testboard Nicht erlaubt
Helles Pixel Tafel Im Image Center nicht erlaubt
Dunkles Pixel Weilke Tafel Im Image Center nicht erlaubt
Verschwommen Das bloRe Auge Nicht erlaubt
Kein Bild Das bloRRe Auge Nicht erlaubt
Vertikale Linie Das bloRe Auge Nicht erlaubt
Horizontale Linie Das bloRe Auge Nicht erlaubt
Funktion Bild Kleines Leck Das bloRRe Auge Nicht erlaubt
Blinkendes Bild Das bloRe Auge Nicht erlaubt
Prellung Inspektionslehre Nicht erlaubt
Auflésung Diagramm Folgt dem Diagrammstandard fiir ausgehende Inspektionen
Farbe Das bloRe Auge Kein Problem
Larm Das bloRRe Auge Nicht erlaubt
Ecke dunkel Das blofe Auge Weniger als 100 x 100 Pixel
Farbaufldsung Das blof3e Auge Kein Problem
Hohe Das bloRRe Auge Follows Approval Data Sheet
Breite Das bloRe Auge Follows Approval Data Sheet
Abmessungen
Lange Das bloRe Auge Follows Approval Data Sheet
Gesamt Das bloRe Auge Follows Approval Data Sheet
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KLT-Paketldsungen

KLT Kameramodul Komplett mit Linsenschutzfolie

Tablett mit Gitter und Raum Legen Sie die Kameras auf das Tablett
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Paketlosung fur Kameramodule

Volles Tablett mit Kameras Abdeckschale mit Deckel

In Antistatikbeutel stecken Staubsaugen Sie den antistatischen Beutel
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Paketlosung fur Kameramodule

Versiegelter Vakuumbeutel mit Etiketten
1. Modell und Beschreibung 2. Menge 3. Versanddatum 4. Achtung
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Paketlosung fur grof3e Bestellungen

Schaumstoffplatten zwischen Schaumstoffplatten sind etwas
die Tabletts legen groRer als Tabletts

Legen Sie Schaumstoffplatten und

Tabletts in die Schachtel Schaumstoffplatten sind eng anliegende Box
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Paketlosung fur kleine Bestellungen

Legen Sie die Schaumstoffplatten und Schaumstoffplatten passen gut in
Tabletts in die kleine Schachtel die kleine Box
Paket in kleiner Box fir den Versand Legen Sie kleine Kartons in groRere Kartons
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Carbon Box Paketlésung

VerschlieBen Sie die Carbonbox Beschriftete Schachtel mit Endverpackung

Versandfertige Karbonbox
1. Lieferadresse und Telefonnummer 2. Box-Nr. und Versanddatum
3. Zerbrechliche Vorsicht
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Losung fur Musterbestellungspakete

Legen Sie die Probe in einen kleinen Stecken Sie die Anschliisse in den kleinen
antistatischen Beutel antistatischen Beutel

Musteretiketten auf dem kleinen Beutel
1. Kameramodul oder Anschlussmodell 2. Lieferdatum und Menge 3. Achtung
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Connectors Large Order Package Solution

Steckverbinder in einem Rad Steckverbinder im Rad beschriften

Das Rad passt perfekt in die Box Steckerbox versandfertig

www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.



CMOS CAMERA MODULES

your BEST camera module partner
Unternehmen Kai Lap Technologies (KLT)

Kai Lap Technologies Group Limited. (KLT) wurde 2009 gegriindet und ist ein technologiegetriebener Hersteller der nachsten
Generation, der sich auf Forschung, Design und Produktion von Audio- und Videoprodukten spezialisiert hat. KLT verfuigt Giber 20.000
Quadratful automatisierte Fabriken mit 100 Mitarbeitern und einem jahrlichen Durchsatz von 30.000.000 Kameraeinheiten.

KLT bietet OEM-, ODM-Design, Auftragsfertigung und baut die Kameraprodukte. Sie kdnnen uns die Anforderungen auch mit einem
Handentwurf Gbermitteln, unser Vertrieb und unsere Technik arbeiten zusammen, um lhre Anforderungen zu erfiillen. Wir verstehen
uns als lhr langfristiger Partner bei der Entwicklung praktischer und innovativer Lésungen.

Unser Team deckt alles von der ersten Konzeptentwicklung bis zum Massenprodukt ab. KLT ist spezialisiert auf kundenspezifisches
Kameradesign, Rohmaterial, Elektrotechnik, Firmware-/Softwareentwicklung, Produkitests und Verpackungsdesign. Unsere
erfahrenen strategischen Versorgungssysteme bieten eine robuste und zuverlassige Fertigungskapazitat fiir Auftrage
unterschiedlicher GroRe.

Eingeschréankte Garantie

KLT gewahrt die folgende eingeschrankte Garantie, wenn Sie das/die Produkt(e) direkt von der Firma KLT oder von der Website von
KLT, www.KaiLapTech.com, gekauft haben. Produkte, die von anderen Verkaufern oder Quellen gekauft wurden, fallen nicht unter
diese beschrankte Garantie. KLT garantiert, dass das/die Produkt(e) bei normalem Gebrauch fiir einen Zeitraum von einem (1) Jahr
ab dem Datum, an dem Sie das Produkt erhalten (,Garantiezeitraum®), frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind.

Fir alle Produkte, die wahrend des Garantiezeitraums Material- oder Verarbeitungsfehler enthalten oder entwickeln, wird KLT nach
eigenem Ermessen entweder: (i) die Produkte reparieren; (ii) das/die Produkt(e) durch ein neues oder generaliiberholtes Produkt(e)
ersetzen (Ersatzprodukt(e) sind von identischem Modell oder funktionell gleichwertig); oder (iii) Ihnen den Preis erstatten, den Sie fir
das/die Produkt(e) gezahlt haben.

Diese eingeschrankte Garantie von KLT ist ausschlieBlich auf Reparatur und/oder Ersatz zu den oben genannten Bedingungen
beschrankt. KLT ist nicht zuverlassig oder verantwortlich fiir nachfolgende Ereignisse.
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KLT Stéarke

Leistungsstarke Fabrik

Professioneller Service

Versprochene Lieferung
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